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Abstract (en)
[origin: US2017110262A1] What is provided is an arrangement for electrically contacting electrically conductive elements, comprising a first element,
at least a portion of which is electrically conductive, at least one second element, at least a portion of which is electrically conductive, for electrically
contacting the first element, comprising a contact area in at least one end region thereof, the contact area having a radius at least at predefined
contact points. The first electrically conductive element has at least one area that is designed to receive at least a portion of the contact area of the
second electrically conductive element such that an electrical contact is created between the first electrically conductive element and the contact
points of the second electrically conductive element. Furthermore, a corresponding first and second element is provided.

Abstract (de)
Bereitgestellt wird eine Anordnung zur elektrischen Kontaktierung von elektrisch leitfähigen Elementen, umfassend ein erstes an zumindest einem
Abschnitt davon elektrisch leitfähiges Element, zumindest ein zweites an zumindest einem Abschnitt davon elektrisch leitfähiges Element zur
elektrischen Kontaktierung des ersten Elements, umfassend einen Kontaktbereich an zumindest einem Endbereich davon, wobei der Kontaktbereich
zumindest an vorgegebenen Kontaktpunkten einen Radius aufweist. Das erste elektrisch leitfähige Element weist zumindest einen Bereich auf,
der dazu ausgebildet ist, zumindest einen Teil des Kontaktbereichs des zweiten elektrisch leitfähigen Elements derart aufzunehmen, dass ein
elektrischer Kontakt zwischen dem ersten elektrisch leitfähigen Element und den Kontaktpunkten des zweiten elektrisch leitfähigen Elements
entsteht. Ferner wird ein entsprechendes erstes und zweites Element bereitgestellt.
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